
Feature1:  การควบคุมอุณหภูมิ 100 ° c-450 ° c
Feature2:  เครื่องเป่าลมแบบไร้แปรงและการไหลของอากาศที่นุ่มนวล
Feature3:  ราคาโรงงาน, ประกันการค้าผู้ผลิต
Feature4:  ยอมรับคําสั่งขนาดเล็กและสั่งซื้อ OEM
 
 

การใช้
1. เหมาะสําหรับ unsoldering หลายองค์ประกอบเช่น SOIC, CHIP, QFP, PLCC และ BGA ฯลฯ
2. Applicable สําหรับการหดตัว, ความร้อน, depainting, ละลายนํ้าแข็ง, preheaing และบัดกรียาง ฯลฯ
 












